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1. Objeto del Contrato

El presente pliego tiene por objeto determinar, mediante un Acuerdo Marco, las condiciones a las
qgue habrdn de sujetarse los contratos basados a adjudicar por la Universidad Politécnica de Madrid y
la Fundacién General de la Universidad Politécnica de Madrid, para la adquisicion de equipos
informaticos: ordenadores de sobremesa y monitores con destino a sus Centros. Voluntariamente
podra adherirse al Acuerdo Marco cualquier otra Fundaciéon de la UPM que lo considere oportuno.

En una universidad tecnoldgica, como es la UPM, es necesario disponer de equipamiento cientifico y
tecnolédgico sofisticado que permita llevar a cabo una actividad docente e investigadora competitiva.
Ello implica proceder paulatinamente a una sustitucién progresiva del equipamiento actual en areas
prioritarias, que aseguren la competitividad internacional de nuestra investigacion y de los
laboratorios de docencia.

Por ello, es necesaria la compra de los equipos que se relacionan en este pliego, asi como su entrega
en los diferentes Centros de la UPM.

Division en lotes

Lotes del equipamiento docente:

Lote | Descripcidon

1 Ordenadores de sobremesa en formato MiniPC con sistema
operativo Windows o Linux

2 Ordenadores de sobremesa en formato SFF con sistema operativo
Windows o Linux

3 Ordenadores de sobremesa en formato Semitorre con sistema
operativo Windows o Linux

4 Monitores

5 Portatiles

2.Lugar de Entrega del Suministro

La entrega del suministro se realizard principalmente en las direcciones que, de forma no exhaustiva,
se sefialan a continuacion, sin excluir otras que se pudieran afiadir durante la duracion del contrato:

Ciudad Universitaria:

CENTRO DIRECCION

Rectorado Edif. A. — C/ Ramiro de Maeztu, 7
Edif. By C. - P2 Juan XXIII, 11

E.T.S. de Arquitectura Avda. Juan de Herrera, 4

E.T.S. de Edificacion Avda. Juan de Herrera, 6
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CENTRO DIRECCION

E.T.S. de Ingenieria Aeronautica y del Plaza Cardenal Cisneros, 3
Espacio
E.T.S. de Ingenieria Agronémica, Avda. Complutense 3 - Avda. Puerta Hierro

Alimentaria y de Biosistemas
E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestaly |Edif. Montes: Avda. de las Moreras

del Medio Natural Edif. Forestal: Avda. Ramiro de Maeztu
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y | C/ Profesor Aranguren, 3

Puertos

E.T.S.l. de Telecomunicacion Avda. Complutense, n? 30

E.T.S.l. Navales Avda. de la Memoria, 4

Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica | C/ Martin Fierro 7
y del Deporte (INEF)

Campus Montegancedo:

CENTRO DIRECCION

E.T.S.l. Informaticos C/ Los Ciruelos 1B, Boadilla del Monte

Centro de Biotecnologia y Gendmica de |Parque Cientifico Tecnolégico UPM - Campus de

Plantas (CBGP) Montegancedo - Pozuelo de Alarcén

Centro de Domatica Integral (CeDiNT) Parque Cientifico Tecnolégico UPM - Campus de
Montegancedo - Pozuelo de Alarcén

Centro de Tecnologia Biomédica (CTB) Parque Cientifico Tecnolégico UPM - Campus de
Montegancedo - Pozuelo de Alarcén

Centro de Apoyo a la Innovacién Parque Cientifico Tecnolégico UPM - Campus de

Tecnoldgica (CAIT) Montegancedo - Pozuelo de Alarcén

Spanish User Support and Operations Parque Cientifico Tecnolégico UPM - Campus de

Centre (E-USOC) Montegancedo - Pozuelo de Alarcén

Campus Sur:

CENTRO DIRECCION

E.T.S.l. en Topografia, Geodesia y Cartografia |Camino de la Arboleda s/n-Km 7 de la
Carretera de Valencia
E.T.S. de Ingenieria de Sistemas Informaticos | Camino de la Arboleda s/n - Km 7 de la
Carretera de Valencia
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CENTRO DIRECCION

E.T.S. de Ingenieria y Sistemas de Camino de la Arboleda s/n-Km 7 de la
Telecomunicacién Carretera de Valencia
Instituto Universitario de Investigacion del Camino de la Arboleda s/n-Km 7 de la
Automovil (INSIA) Carretera de Valencia

Centro Superior de Disefio y Moda de Madrid | Camino de la Arboleda s/n-Km 7 de la

(CSDMM) Carretera de Valencia

Edificio La Arboleda Camino de la Arboleda s/n-Km 7 de la
Carretera de Valencia

Polideportivo Campus Sur Camino de la Arboleda s/n-Km 7 de la

Carretera de Valencia

Campus Madrid:
CENTRO DIRECCION
E.T.S. de Ingenieros Industriales C/ José Gutiérrez Abascal, 2
E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energia C/ Rios Rosas, 21
E.T.S. de Ingenieria y Diseiio Industrial Ronda de Valencia, 3
E.T.S. de Ingenieria Civil C/ Alfonso Xl 3y 5
Resto de Sedes:
CENTRO DIRECCION
Parque Tecnolégico TecnoGetafe Parque Tecnoldgico TecnoGetafe — C/Eric
Kandel,1 - Getafe
Fundacion General de la Universidad C/ Pastor, n? 3 - Madrid

Politécnica de Madrid

Se incluyen, asi mismo, todas aquellas nuevas instalaciones que se pudiesen crear durante la duracion
de este Acuerdo Marco.

3.Soporte técnico, garantia y mantenimiento - Clausula Esencial del
Contrato

La empresa adjudicataria se hard cargo de todos los arreglos que correspondan a la garantia, que se
establece por un periodo de tres aifos en todos los lotes y a contar desde la fecha de la entrega de los
equipos.

La garantia incluirad todos los componentes del equipo, asi como los gastos de desplazamiento, mano de
obra, piezas y repuestos. Todas las piezas y componentes de reparacion de los equipos deberan estar
entre los aprobados por el fabricante y, en caso de ser necesario, los equipos averiados deberan
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sustituirse por otros de las mismas o superiores caracteristicas.

Siempre que sea posible, las reparaciones deberan realizarse en los locales de la UPM donde se
encuentre el equipo averiado. Si fuera necesario su traslado, correrd por cuenta del adjudicatario.

En caso de incumplimiento de las condiciones de garantia y soporte de los equipos, la UPM se reserva
el derecho a realizar la reparacion o sustitucion del equipo de que se trate por sus propios medios,
repercutiendo el cargo de estas operaciones a la empresa responsable del incumplimiento.

El adjudicatario dispondra de un sistema de atencion y soporte técnico que garantice la recepcién de
incidencias al menos durante 8 horas al dia en horario de 9:00 a las 19:00 horas La gestién de
incidencias se hara de acuerdo con los procedimientos vigentes en la UPM, para lo que se dara a los
técnicos del adjudicatario acceso a un sistema de gestién de incidencias de la universidad.

Durante el periodo de garantia se establecen los siguientes tiempos de respuesta:

e Tiempo de respuesta de diagndstico: 2 dias laborables. Se entiende tiempo de diagnéstico al
tiempo que tarda el servicio técnico del adjudicatario en identificar la averia de la maquina,
contado a partir de la recepcidn del aviso. Si la averia esta incluida en la garantia se pasa a su
reparacion por la adjudicataria.

e Tiempo de reparacion: 4 dias laborables a partir de la recepcidn del aviso. Si el tiempo de
reparacién fuese mayor a este plazo, se procedera a la sustitucion del equipo por otro
idéntico o de superiores prestaciones, debiendo el adjudicatario dejar un nuevo equipo
plenamente operativo.

4.Renovacion tecnolégica — Clausula Esencial del Contrato

La empresa adjudicataria debera presentar, como minimo cada seis meses y con caracter obligatorio, una
revisiéon de su oferta que debera incluir, si la hubiese, una actualizacidn tecnoldgica de los principales
componentes a la Ultima generacién disponible en el mercado.

Dicha revision de oferta debera ser validada y aceptada por los Servicios Informaticos de la UPM. En caso
de no ser aceptada la renovacién tecnoldgica propuesta, la empresa tendra un plazo de 15 dias naturales
para atender los requerimientos y subsanar su propuesta. En caso de incumplimiento o no aprobacion, se
entenderd que la empresa no ha hecho la necesaria renovacion tecnolégica en su oferta.

El incumplimiento de esta clausula implicard la cancelacién automatica de la adjudicacién de este AM.

5. Caracteristicas del suministro — Clausula Esencial del Contrato

Requisitos comunes a todos los lotes:

Los equipos se entregardn con una etiqueta adhesiva en una zona bien visible. Las etiquetas serdn
suficientemente robustas para mantenerse indelebles y convenientemente adheridas a los equipos al
menos durante 5 afios. Llevaran la informacion del equipo:

Numero de serie

Marca y modelo

Fecha fin de garantia

Numero de albaran de entrega

a0 oo
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e. Contacto de asistencia técnica: nombre de la empresa suministradora, email y teléfono

Lote 1: Ordenadores de sobremesa en formato MiniPC

Consideraciones generales

1. Se especifican los requisitos minimos de los equipos licitados en este lote.

2. Las propuestas tendran incluidas un desglose de precios a nivel de equipo.

3. Las propuestas que ofrezcan caracteristicas inferiores no seran tomadas en consideracién en
el presente procedimiento de adjudicacién.

4. La marca del equipamiento ofertado deberd acreditar documentalmente en su oferta poder
cumplir en los 5 continentes, sin coste alguno, con los tiempos de respuesta establecidos en el
Apartado 3 de este Pliego de Prescripciones Técnicas. El incumplimiento de esta clausula
implicard la cancelacién automatica de la adjudicacidon de este AM.

5. En caso de que los equipos no vengan del fabricante con los componentes solicitados, sera
responsabilidad de la empresa adjudicataria, con permiso explicito del fabricante, quien
deberd hacer la instalacién sin perder la garantia del equipo. El equipo deberd estar
plenamente operativo.

6. El equipamiento deberd cumplir la normativa vigente en la Unién Europea y Espafia en
aspectos de ergonomia, medioambiente, compatibilidad electromagnética, reduccion de
radiacién y seguridad.

7. La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una Licencia Campus de actualizacion de
Sistemas Operativos Microsoft. Por ello, el adjudicatario ofertara y suministrard el equipo con
la versidn mas econémica de Windows que haya en el mercado en ese momento. Cada uno
de los equipos entregados deberd llevar adherida su correspondiente pegatina OEM
(Fabricante de Equipamiento Original).

8. Los equipos suministrados deberdn ser compatibles con sistemas operativos Microsoft y Linux.

9. Los equipos ofertados deberdn contar con drivers para Windows 10 o superior.

10. El equipo debera entregarse completamente montado en la parte trasera del monitor o en su
defecto, deberan entregarse todos los componentes necesarios para su montaje como “mochila”
del monitor entregado.

Caracteristicas equipo base (Minimas)

1. Monitor 21.5".
e Tecnologia TN
¢ Resolucion FHD
e Entradas HDMI + VGA
e Altavoces integrados
e Regulable en altura
2. Caja formato MiniPC incluyendo soporte VESA para colgar en la parte trasera del monitor.

3. Procesador Intel i3-10100 hasta 4.3GHz o equivalente basado en tecnologia de 14nm,
frecuencia base de 3.6GHz y TDP <= 65W.

4. Memoria RAM 4GB DDR4-2666.

5. Disco SSD 256 GB NVMe M.2

6. Tarjeta grafica integrada UHD 630 o equivalente

7. Debera disponer de salidas HDMI y DVI (admitiéndose el uso de adaptadores que deberan

estar incluidos).
8. Controlador Ethernet 10/100/1000 integrado.
9. Controlador WiFi 802.11 b/g/n integrado.
10. 2 interfaz SATA Il (6 Gb/s).
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11. 1 interfaz PCle 3.0 o superior.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

4 conectores USB (al menos 2 de ellos USB 3.0 o superior).

Controlador de sonido de 64 bits, compatible OSS y ALSA, admitiéndose integrada en la placa
base.

Debera disponer de entrada de micréfono y salida de audio mediante conectores Jack de
3.5mm.

BIOS con soporte arranque PXE 2.0 o superior.

Capacidad “Wake On Lan”.

Posibilidad de arranque desde dispositivos USB.

El equipo debe contar con la posibilidad de poner contraseina en BIOS y desactivar en BIOS
los puertos USB.

Ranura o anclaje para sistemas de seguridad.

Teclado USB Espafiol de 105 teclas y ratdn Odptico USB de dos botones y rueda de
desplazamiento.

Incluir fuente de alimentacidon conmutada, que puede estar incluida en el equipo o externa a
este.

Opciones

Ampliacion RAM Mddulo de 4GB RAM DDR4-2666

Cambio memoria RAM Modulo de 8GB RAM DDR4-2666

Cambio procesador Intel i5-10500 hasta 4.5GHz o equivalente basado en
tecnologia de 14nm, frecuencia base de 3.1GHzy TDP <=
65W

Cambio disco SSD 500GB SSD NVMe M.2

Cambio disco SSD 1TB SSD NVMe M.2

Cambio monitor 21.5” con webcam Tecnologia TN. Resolucidn FHD. Entradas HDMI + VGA.

integrada Altavoces integrados. Regulable en altura.

Cambio monitor 24” Tecnologia TN. Resolucidn FHD. Entradas HDMI + VGA.
Altavoces integrados. Regulable en altura.

Cambio monitor 24” con webcam Tecnologia TN. Resolucidn FHD. Entradas HDMI + VGA.

integrada Altavoces integrados. Regulable en altura.

Adicién webcam Camara Webcam HD 1080p con micréfono integrado

Lote 2: Ordenadores de sobremesa en formato SFF

Consideraciones generales

1.
2.
3.

Se especifican los requisitos minimos de los equipos licitados en este lote.
Las propuestas tendrdn incluidas un desglose de precios a nivel de equipo.
Las propuestas que ofrezcan caracteristicas inferiores no seran tomadas en consideracion en
el presente procedimiento de adjudicacion.
La marca del equipamiento ofertado deberd acreditar documentalmente en su oferta poder
cumplir en los 5 continentes, sin coste alguno, con los tiempos de respuesta establecidos en el
Apartado 3 de este Pliego de Prescripciones Técnicas. El incumplimiento de esta clausula
implicard la cancelacién automatica de la adjudicacién de este AM.
En caso de que los equipos no vengan del fabricante con los componentes solicitados, sera
responsabilidad de la empresa adjudicataria, con permiso explicito del fabricante, quien
deberd hacer la instalacién sin perder la garantia del equipo. El equipo deberd estar
plenamente operativo.

8
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6.

8.
9.

El equipamiento deberda cumplir la normativa vigente en la Unién Europea y Espafa en
aspectos de ergonomia, medioambiente, compatibilidad electromagnética, reduccién de
radiacién y seguridad.

La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una Licencia Campus de actualizacion de
Sistemas Operativos Microsoft. Por ello, el adjudicatario ofertara y suministrara el equipo con
la version mas econdémica de Windows que haya en el mercado en ese momento. Cada uno
de los equipos entregados deberd llevar adherida su correspondiente pegatina OEM
(Fabricante de Equipamiento Original).

Los equipos suministrados deberan ser compatibles con sistemas operativos Microsoft y Linux.
Los equipos ofertados deberan contar con drivers para Windows 10 o superior.

Caracteristicas equipo base (Minimas)

1. Caja sobremesa (Small Form Factor) con posibilidad de colocacién horizontal y vertical y un
tamafio en posicidn vertical maximo de 100 x 380 x 360 mm (ancho x fondo x alto).
2. Procesador Intel i3-10100 hasta 4.3GHz o equivalente basado en tecnologia de 14nm,
frecuencia base de 3.6GHzy TDP <= 65W.
3. Memoria RAM 8GB DDR4-2666.
4. Disco SSD 500 GB NVMe M.2
5. Tarjeta grafica integrada UHD 630 o equivalente
6. Debera disponer de salidas HDMI y DVI (admitiéndose el uso de adaptadores que deberan
estar incluidos).
7. Controlador Ethernet 10/100/1000 integrado.
8. 2interfaz SATA Ill (6 Gb/s).
9. 1linterfaz PCle 3.0 o superior.
10. 6 conectores USB (al menos 2 de ellos USB 3.0 o superior), 2 de ellos en el frontal (al menos
1 de los frontales USB 3.0 o superior).
11. Controlador de sonido de 64 bits, compatible OSS y ALSA, admitiéndose integrada en la placa
base.
12. Debera disponer de entrada de micréfono y salida de audio mediante conectores Jack de
3.5mm.
13. BIOS con soporte arranque PXE 2.0 o superior.
14. Capacidad “Wake On Lan”.
15. Posibilidad de arranque desde dispositivos USB.
16. El equipo debe contar con la posibilidad de poner contraseiia en BIOS y desactivar en BIOS
los puertos USB.
17. Ranura o anclaje para sistemas de seguridad.
18. Teclado USB Espaiol de 105 teclas y ratdn optico USB de dos botones y rueda de
desplazamiento.
Opciones
Ampliacion RAM Modulo de 8GB RAM DDR4-2666
Cambio procesador Intel i5-10500 hasta 4.5GHz o equivalente basado en

tecnologia de 14nm, frecuencia base de 3.1GHzy TDP <=
65W

Placa base con chipset con soporte | Para procesadores con soporte vPro o equivalente se

AMT instalara placa base con soporte AMT
Cambio disco SSD 1TB SSD NVMe M.2

Adicidn disco SSD 2 TB SSD SATA-III

Adiciéon DVD Grabadora de DVD +/-RW de doble capa.
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Lote 3: Ordenadores de sobremesa en formato Semitorre

Consideraciones generales

1. Se especifican los requisitos minimos de los equipos licitados en este lote.

2. Las propuestas tendran incluidas un desglose de precios a nivel de equipos.

3. Las propuestas que ofrezcan caracteristicas inferiores no seran tomadas en consideracién en
el presente procedimiento de adjudicacion.

4. La marca del equipamiento ofertado deberda acreditar documentalmente en su oferta poder
cumplir en los 5 continentes, sin coste alguno, con los tiempos de respuesta establecidos en el
Apartado 3 de este Pliego de Prescripciones Técnicas. El incumplimiento de esta clausula
implicard la cancelacién automatica de la adjudicacién de este AM.

5. En caso de que los equipos no vengan del fabricante con los componentes solicitados, sera
responsabilidad de la empresa adjudicataria, con permiso explicito del fabricante, quien
deberd hacer la instalacién sin perder la garantia del equipo. El equipo deberd estar
plenamente operativo.

6. El equipamiento deberd cumplir la normativa vigente en la Unién Europea y Espafia en
aspectos de ergonomia, medioambiente, compatibilidad electromagnética, reduccion de
radiacion y seguridad.

7. La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una Licencia Campus de actualizacion de
Sistemas Operativos Microsoft. Por ello, el adjudicatario ofertara y suministrara el equipo con
la versidn mas econdmica de Windows que haya en el mercado en ese momento. Cada uno
de los equipos entregados deberd llevar adherida su correspondiente pegatina OEM
(Fabricante de Equipamiento Original).

8. Los equipos suministrados deberdn ser compatibles con sistemas operativos Microsoft y Linux.

9. Los equipos ofertados deberan contar con drivers para Windows 10 o superior.

Caracteristicas equipo base (Minimas)

1. Caja Semitorre con tamafio maximo de 180 x 450 x 430 mm (ancho x fondo x alto)

2. Procesador Intel i5-10500 hasta 4.5GHz o equivalente basado en tecnologia de 14nm,
frecuencia base de 3.1GHz y TDP <= 65W.

3. Memoria RAM, 8GB DDR4-2666.

4. Disco SSD 500 GB NVMe M.2

5. Tarjeta grafica integrada UHD 630 o equivalente

6. Debera disponer de salidas HDMI y DVI (admitiéndose el uso de adaptadores que deberan
estar incluidos).

7. Controlador Ethernet 10/100/1000 integrado.

8. 2interfaz SATA Il (6 Gb/s).

9. 1linterfaz PCle 3.0 o superior.

10. 6 conectores USB (al menos 2 de ellos USB 3.0 o superior), 2 de ellos en el frontal (al
menos 1 de los frontales USB 3.0 o superior).

11. Controlador de sonido de 64 bits, compatible OSS y ALSA, admitiéndose integrada en la placa
base.

12. Debera disponer de entrada de micréfono y salida de audio mediante conectores Jack de
3.5mm.

13. BIOS con soporte arranque PXE 2.0 o superior.

14. Capacidad “Wake On Lan”.

15. Posibilidad de arranque desde dispositivos USB.
10
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16. El equipo debe contar con la posibilidad de poner contrasefia en BIOS y desactivar en BIOS

los puertos USB.

17. Ranura o anclaje para sistemas de seguridad.
18. Teclado USB Espariol de 105 teclas y ratén dptico USB de dos botones y rueda de

desplazamiento.

Opciones

Ampliacion RAM

Médulo de 8GB RAM DDR4-2666

Cambio procesador Opcion 1

Intel i7-10700 hasta 4.8GHz o equivalente basado en tecnologia
de 14nm, frecuencia base de 2.9GHz y TDP <= 65W

Cambio procesador Opcién 2

Intel i9-10900 hasta 5.2GHz o equivalente basado en tecnologia
de 14nm, frecuencia base de 2.8GHzy TDP <= 65W

Cambio tipo de RAM Opcién 2

Sustitucién modulo 8GB RAM DDR4-2666 por DDR4-2933

Ampliacion 8GB RAM Opcion 2

Moédulo 8GB RAM DDR4-2933

Placa base con chipset con
soporte AMT

Para procesadores con soporte vPro o equivalente se instalara
placa base con soporte AMT

Cambio disco SSD

1TB SSD NVMe M.2

Cambio disco SSD

2TBSSD NVMe M.2

Adicion disco SSD

2 TB HDD SATA-III

Adicion tarjeta grafica

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB o equivalente

Adicion tarjeta grafica

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 11GB

Adicion DVD

Grabadora de DVD +/-RW de doble capa.

Lote 4: Monitores

Consideraciones generales

1. Se especifican los requisitos minimos de los equipos licitados en este lote.
2. Las propuestas tendran incluidos un desglose de precios a nivel de equipo.
3. Las propuestas que ofrezcan caracteristicas inferiores no seran tomadas en consideracién en
el presente procedimiento de adjudicacion.
4. La marca del equipamiento ofertado deberd acreditar documentalmente en su oferta poder
cumplir en los 5 continentes, sin coste alguno, con los tiempos de respuesta establecidos en el
Apartado 3 de este Pliego de Prescripciones Técnicas. El incumplimiento de esta clausula
implicard la cancelacién automatica de la adjudicacién de este AM.
5. El equipamiento deberd cumplir la normativa vigente en la Unién Europea y Espafa en
aspectos de ergonomia, medioambiente, compatibilidad electromagnética, reduccién de

radiacion y seguridad.

Caracteristicas técnicas base (Minimas)

1. Tamaiios, segun descripcién detallada: 21.5”, 24”, 27” o mayor de 27”.

N

Panel NT o IPS, seguin descripcidn detallada.

3. Monitor de tecnologia de retroiluminacién LED con resolucién minima 1080p (Full HD) y una
relacion de aspecto 16:9, segun descripcién detallada.

4. Necesariamente dos entradas. Indispensable HDMI. La segunda, segun descripcidn
detallada, sera DVI o VGA. Debe incluirse un cable para cada una de las entradas.
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5. Fuente de alimentacidn integrada.
6. Inclinacién peana >=15°

Monitor 21.5”

Tecnologia de visualizacion TN

Resolucion Full HD

Entradas HDMI + VGA

Monitor 21.5” con webcam integrada

Tecnologia de visualizacion TN

Resolucion Full HD

Entradas HDMI + VGA

Camara Webcam HD 1080p con
micréfono integrado

Altavoces integrados

Monitor 24”

Tecnologia de visualizacion TN

Resolucion Full HD

Entradas HDMI + (VGA o DVI)

Monitor 24” regulable

Tecnologia de visualizacidn IPS

Resolucién Full HD

Peana regulable en altura

Entradas HDMI + DVI

Monitor 24” regulable con webcam integrada

Tecnologia de visualizacidn IPS

Resolucion Full HD

Peana regulable en altura

Entradas HDMI + DVI

Camara Webcam HD 1080p con
micréfono integrado

Altavoces integrados

Monitor 27” 2K regulable

Tecnologia de visualizacion IPS

Resolucién 2K

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
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Lote 5:

Peana regulable en altura
Entradas HDMI + DVI

Monitor igual o mayor de 27” 4K regulable

Tecnologia de visualizacidn IPS

Resolucién 4K

Peana regulable en altura
Entradas HDMI + DVI

Ordenadores portatiles con sistema operativo Windows o Linux

Consideraciones generales

1.
2.
3.

Se especifican los requisitos minimos de los equipos licitados en este lote.

Las propuestas tendran incluidos un desglose de precios a nivel de equipo.

Las propuestas que ofrezcan caracteristicas inferiores no seran tomadas en consideracién en el
presente procedimiento de adjudicacion.

La marca del equipamiento ofertado deberd disponer de representacidn oficial, canales de
distribucion y soporte técnico en los 5 continentes. Lo que deberd acreditarse
documentalmente de manera fehaciente.

En caso de que los equipos no vengan del fabricante con los componentes solicitados, sera
responsabilidad de la empresa adjudicataria, con permiso explicito del fabricante, quien debera
hacer la instalacion sin perder la garantia del equipo. El equipo debera estar plenamente
operativo.

El equipamiento debera cumplir la normativa vigente en la Unién Europea y Espafia en aspectos
de ergonomia, medioambiente, compatibilidad electromagnética, reduccién de radiacién y
seguridad.

La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una Licencia Campus de actualizacion de
Sistemas Operativos Microsoft. Por ello, el adjudicatario ofertara y suministrara el equipo con
la version mas econdmica de Windows que haya en el mercado en ese momento. Cada uno de
los equipos entregados debera llevar adherida su correspondiente pegatina OEM (Fabricante
de Equipamiento Original).

Los equipos suministrados deberan ser compatibles con sistemas operativos Microsoft y Linux.
Los equipos ofertados deberdn contar con drivers para Windows 10 o superior.

Caracteristicas técnicas base (Minimas)

ouhkWw

Pantalla con relacién de aspecto 16:9 y tecnologia de retroiluminacién LED. Dimensiones segun
configuracion.
Procesador, segun configuracion, podran ser:
e Intel i5 de 102/112 generacion o equivalente.
e Intel i7 de 1023/112 generacion o equivalente.
Salida de video HDMI.
Memoria RAM DDR4 segun configuracion.
Disco de estado sdlido (SSD), segun configuracion, con interfaz NVMe M.2.
Tarjeta gréfica integrada Intel UHD 630 o equivalente.
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7. Controlador de sonido de 64 bits, compatible OSS y ALSA, admitiéndose integrada en la placa
base.

8. Camara Webcam HD 1080p con micréfono integrado.

9. Altavoces estéreos integrados y salida de auriculares.

10. Controlador Ethernet 10/100/1000 Mbps integrado.

11. 3 conectores USB, de los que minimo 1 debe ser USB 3.0 o superior.

12. Capacidad de arranque desde dispositivos USB.

13. El equipo debe contar con la posibilidad de poner contrasefia en BIOS y desactivar en BIOS los
puertos USB.

14. Bateria Li-lon/LiPo

15. Peso maximo de 3,5 Kg.

16. Conectividad WIFI integrado 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.0.

17. Teclado Espafiol.

18. Ranura o anclaje para sistemas de seguridad.

19. Peso méximo, segln configuracién, incluyendo bateria y cargador.

Portatil W/L Medio 14
Intel Core i5

Pantalla 14"

Resolucién 1080P (Full HD)
RAM 8GB

HD 512GB SSD NVMe M.2

Portatil W/L Medio 15
Intel Core i5

Pantalla 15.6"

Resolucién 1080P (Full HD)
RAM 8GB

HD 1TB SSD NVMe M.2

Portatil W/L Alto 14
Intel Core i7

Pantalla 14"

Resolucién 1080P (Full HD)
RAM 8GB

HD 512GB SSD NVMe M.2

Portatil W/L Alto 15
Intel Core i7

Pantalla 15.6"

Resolucién 1080P (Full HD)
RAM 8GB

HD 1TB SSD NVMe M.2
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